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cunova Kupferpulver

cunova bietet auf Basis seiner hoch qualitativen Werkstoffe

Kupferpulver fir die additive Fertigung an. Die Fertigung der

cunova-Kupferpulver erfolgt Gber Einschmelzen der bekannten

cunova-Legierungen, um héchste Anforderungen an die

Reinheit und Zusammensetzung zu erzielen.

Beschreibung

Die cunova-Kupferpulver werden durch eine Gas-
Verdisung mit anschlieBenden Sieb- und Wind-
sichtungsprozessen hergestellt. Dadurch wird
gewdhrleistet, dass die cunova-Kupferpulver nahezu
sphdarische Partikel, optimale PartikelgréBen und eine
gute PartikelgréBenverteilung aufweisen.

Hieraus resultieren eine hohe FlieBfdhigkeit und eine sehr
gute Schittdichte. Zudem sind die cunova-Kupferpulver
durch sehr geringe Feuchtigkeit gekennzeichnet.

Diese Eigenschaftskombination fihrt im additiven
Fertigungsprozess zu einem gleichmdBigen und dichten
Pulverschichtauftrag. Die mit cunova-Kupferpulvern
erreichbare Bauteildichte ist sehr hoch.

Verfigbare Werkstoffe und
Legierungen sind:

« Cu-ETP

* Cu-HCP

*  CuAgO,1P

*  CuTeP

*  CuCrizr

* CuNi2,5SiCr

*  CuNi3OMnilFe
*  NiCu30Fe

Weitere Werkstoffe konnen auf Anfrage geliefert werden.

Technische Daten

Tabelle 1fuhrt die un- und niedriglegierten Kupferpulver
auf. Das Cu-ETP mit einem Reinheitsgrad >99,9% ist
durch hochste elektrische und thermische Leitfahigkeit
gekennzeichnet. Auf Anfrage kann eine hdhere

Reinheit von 99,99 % (Cu-OF Qualitat) geliefert werden.
Das Cu-HCP und das CuAgO,1P bieten eine erhéhte
Rekristallisationstemperatur beiimmer noch sehr hoher
Leitfahigkeit des gedruckten Bauteils.

Die aushartbaren Kupferpulver CuCriZr und CuNi2,5SiCr
erreichen nach dem additiven Fertigungsprozess durch
eine Aushdrtung héchste Festigkeiten und gehéren zu
den thermisch stabilsten Kupferlegierungen, Tabelle 2.

Die hochlegierte Kupferbasislegierung CuNi30OMn1Fe
zeichnet sich durch eine hohe Korrosionsbestandigkeit
aus und findet vorrangig Anwendung in Seewasser. Bei
dem Nickelbasiswerkstoff NiCu30Fe liegen noch héhere
Festigkeitskennwerte vor. Zudem ist neben einer héheren
Seewasserbestdandigkeit die Hochtemperaturbestdandig-
keit in kohlenstoffreicher Atmosphdre exzellent.
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CUNOVA KUPFERPULVER

Unlegierte und niedriglegierte cunova-Pulver

cunova Cu-ETP* Cu-HCP CuAgO,1P CuTeP
Kupferpulver
Werkstoff EN CWOO04A CWO021A CWOI16A cwriscC
ASTM C11000 C10300 C10700 C14500
Zusammensetzung % P 0,004 AgO,1 Te 0,5
P 0,004 P 0,008
Sonstige Elemente: | Sonstige Elemente: | Sonstige Elemente: | Sonstige Elemente:
max. 0,03 max. 0,03 max. 0,05 max. 0,1
Cu>99,99%inkl. Ag,0 | Rest Cu Rest Cu Rest Cu
FlieBfahigkeit s/50g = 16 16 =
g/em? 4,8 4,6 4,7 o
Feuchtigkeit % <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Tabelle 1. * Auf Anfrage kann eine héhere Reinheit von 99,99 % (Cu-OF Qualitat) geliefert werden. Die Analyse des Sauerstoffgehalts findet am

fertigen Pulver statt. Durch eine Oxidation an der Pulveroberfiache kann der Saverstoffgehalt mit der Lagerung zunehmen.
** Optimiert fur L-PBF/SLM-Verfahren
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CUNOVA KUPFERPULVER

Aushdrtbare cunova-Kupferpulver sowie

Kupfer-Nickel- und Nickel-Kupfer cunova-Pulver

cunova
Kupferpulver

Werkstoff

Zusammensetzung

FlieBfahigkeit *

Schiittdichte

Feuchtigkeit

s/50g

g/cm?®

%

CuCrlZr

CW106C

C18150

Cr0,65
Zr0,08

Sonstige Elemente:

max. 0,2
Rest Cu

16

4,2

<0,01

Tabelle 2. *Optimiert fur L-PBF/SLM-Verfahren

CuNi2,5SiCr

C18000

Ni 2,5
Si0,65
Cr0,3

Sonstige Elemente:

max. 0,3
Rest Cu

15

4,1

<0,01

CuNi30OMnlFe

CW354H
C71520
Ni 31

MnO0,8
Fe 0,8

Sonstige Elemente:

max. 0,3
Rest Cu

14

4,5

<0,01

NiCu30Fe

2.4360

NO4400

Cu30
Fe 2

Sonstige Elemente:
max. 3

Rest Ni

18

4,1

<0,01
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CUNOVA KUPFERPULVER

Erhaltliche Partikelgrof3en

Produkt Toleranzen
D50
Max Min
<45 pm S5pm 15pm 20 pm 30 pm 40 ym 50 pm
15-63 pm 15 pm 30pm 35pm 50 ym 50 pm 65 pm
45-90pm 40 pm 55 pm 60 pm 75 ym 80 pym 95 pm
45-150 pm 40 pm 55 pm 65 pm 90 pm 100 pm 150 pm

* Auf Anfrage kénnen Partikel in weiteren Spezifikationen geliefert werden.
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CUNOVA KUPFERPULVER

Qualitat & Sicherheit

Qualitatssicherung

Die gleichbleibend hohe Qualitat des gelieferten
cunova Kupferpulvers ist durch kontinuierliche
Prozesse der Qualitatssicherung gewdhrleistet.

Messung der PartikelgréBenverteilung mittels
dynamischer Bildanalyse nach ISO 13322-2
Partikelform mit der dynamischen Bildanalyse oder
metallografischer Untersuchungsmethoden
FlieBfahigkeit nach DIN EN ISO 4490

Schittdichte nach DIN EN ISO 3923-1
Feuchtigkeitsmessung

Rechtliche Hinweise

Die Angaben entsprechen unserem Kenntnis- und
Erfahrungsstand zum Zeitpunkt der Veréffentlichung.
Im Rahmen der kontinuierlichen Entwicklungs- und
Verbesserungsprozesse kénnen sich die Angaben ohne
Vorankindigung dndern.

Sicherheitshinweise
Siehe cunova-Sicherheitsdatenblatt unter:
www.cunova.com/service/downloads
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() cunova

Weitere Informationen:

T +49 541321-2144
copperpowder@cunova.com
www.cunova.com

cunova GmbH
Klosterstrasse 29
49074 Osnabrick




